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摘要(译)

本发明提供一种OLED显示器封装方法，包括如下步骤：在盖板玻璃基板
上进行开口；将盖板玻璃基板与OLED基板对合，涂布一圈封装浆料，分
别进行预压合和预烘烤；在盖板玻璃基板的开口处贴合Y型玻璃管；通过
控制Y型玻璃管中的气体控制阀门，抽真空后充入惰性气体至一定压强，
对OLED器件进行保护；熔结Y型玻璃管，封闭盖板玻璃基板上的开口。
本发明最小化的降低对OLED器件的结构破坏，保证整体结构的稳定性，
封装的OLED显示器能够防止水汽和氧气进入OLED器件。
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